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본 자료는 DB하이텍(이하 회사)의 기업가치 제고 계획 이행 현황 및 향후 추진안 등을 설명하기 위해 작성하였습니다.

본 자료에 기재된 당사의 경영실적 및 재무성과는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 재무제표 기준 자료입니다. 

본 자료는 당 사의 합리적 근거와 가정에 의해 성실하게 작성하였으며 사업 계획, 재무 전망 등에 대한 “예측정보”와

경영진이 현재 이용 가능한 자료를 바탕으로 가정한 “미래 전망 진술”을 포함하고 있습니다. 

“예측정보”와 “미래 전망 진술”은 현재의 시장 상황, 회사의 사업 방향을 근거로 하고 있으며 향후 시장 환경의 변화와

같은 외부 여건의 변화와 경영 전략의 조정 등에 영향을 받을 수 있습니다.  또한, 본 자료에 기재된 정보 및 본 자료에 포

함된 외부 자료에 대해서 별도의 독립적인 평가 또는 확인 과정을 거치지 아니하였습니다. 본 자료와 실제 결과 사이에

중대한 차이가 발생할 수 있으므로, 자료 활용에 유의하여 주시기 바랍니다.

본 자료의 내용은 회사의 약속이나 진술로 간주될 수 없으며, 어떠한 경우에도 투자자들의 투자판단 및 그 결과에 대한

법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 회사는 본 자료와 관련하여 어떠한 의무나 책임을 부담하지 않음을

알려드립니다. 

Disclaimer
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01

기업 개요



설립일 1997년 3월 25일

사업분야
시스템반도체 파운드리
(8인치, 90nm~0.35um, 154천장/월)

임직원
2,221명
(2025년 말 기준)

주주구성

경영위원회

이사회

감사위원회

지속가능경영위원회

내부거래위원회

보상위원회

사외이사후보추천위원회

개요

(2025년 말 기준)

특수관계인
27.9%

국내기관및
개인

31.9%

외국인
30.1%

자사주
2.4%

국민
연금
7.7%

이사회

사내이사 3명

사외이사 6명

01 기업 개요 회사 현황

“우리는비메모리업에헌신하여조국의선진화에기여한다”

- 창업회장 김준기 -

대표이사조기석사장 (2023.03~)

서울대학교 금속공학 석사, 박사수료

2022   DB하이텍 영업·생산총괄

2020   반도체의 날 ‘국무총리표창’ 수상

2015   DB하이텍 파운드리 영업본부장

2005   DB하이텍 대만·중국지사장



파운드리 : 시스템반도체 위탁생산, 웨이퍼 가공을 전문으로 수행

• 초격차 지속 (BCD 기술격차↑, 품질 경쟁력 제고 등)

• 고효율 경영 (가동률↑, 고전압 BCD 등 고부가 제품 확대, 혁신적 원가절감 등)

• 미래 준비 (차세대 전력반도체 SiC/GaN 및 Si Capacitor 사업, 지속가능경영 고도화 등)

DB하이텍

DB글로벌칩

2025

연결 기준 매출액

사업 현황01 기업 개요

• OLED Mobile Line-Up 및 중국向제품 확대, High-End 스마트폰向제품 개발

• LCD 고객 다변화/제품 포트폴리오 강화, Display PMIC 사업 확장 (Mini LED TV/MNT 등)

팹리스 : DDI, PMIC 등 시스템반도체 설계 수행13,972

기타

• 부동산 Life Cycle 全과정 수행 (도심개발/지역개발 등), 골프장 수익성 제고/서비스 명문화

• 부동산 컨설팅 확대, 신규 사업모델 발굴 (마스터리스 등 임대관리, 리츠 등)

고부가 부동산 개발 수행



02

현황 진단



7,731
6,693

9,359

16,695

11,312

13,972

16%

-2%

16%

37%

-2%

24%

16Y 17Y 18Y 19Y 20Y 21Y 22Y 23Y 24Y 25Y

(단위 : 억원, %)

1,724 
1,130 

2,393 

7,687

1,908
2,773

22%

17%

26%

46%

17%
20%

16Y 17Y 18Y 19Y 20Y 21Y 22Y 23Y 24Y 25Y

(단위 : 억원, %)

매출액 전년 比 24%↑
8인치 동종 업계 성장률* 대비 高

영업이익률 20%,
글로벌 파운드리 수익률 No.2

매출액· 매출성장률(’25년) 영업이익· 영업이익률(’25년)

02 현황 진단 실적 추이

* 8인치 동종 업계(Tower/Vanguard/X-Fab) 매출성장률(’24년 vs ’25년) : 10%



구분 24Y 25Y 26Y 27Y 28Y CAGR

8인치

(0.11um
~0.50um)

179 187 196 207 222 6%

12인치

(~90nm)
934 1,225 1,443 1,716 2,040 22%

합계 1,113 1,413 1,638 1,923 2,262 19%

※ (Source) Omdia

파운드리시장 8인치파운드리Capa· 가동률

2,994 3,031 3,036 3,029 3,022 

76%
78%

84%

90%
92%

24Y 25Y 26Y 27Y 28Y

※ (Source) Omdia

02 현황 진단 향후 전망

AI/데이터센터,자동차및산업등신규분야수요확대로파운드리시장고성장 (전년比16%↑, 8인치4%↑)

2024년~2028년까지연평균19% 성장전망 (8인치6%↑)

2026년

중장기



03

이행 평가



03 이행 평가 비전 및 4대 발전 방향

• AI/데이터센터,자동차, 산업向고전압 BCD 및 Specialty CIS 확대

• 차세대 전력반도체 (SiC/GaN) 핵심기술 확보, 사업화 준비

• 신공정 개발 (SJ-IGBT/VI Power), 양산 (Si Capacitor)

• OLED Mobile 제품 Line-Up 및 양산 확대

• LCD 중국 사업 확대 (신규 고객 매출 창출)

• Display PMIC 제품 개발 중

• 고부가 부동산 개발 (w/DB월드)

• DB기술투자(CVC) 설립, 펀드 출자 참여

→ 주요 업체 지분 투자 (AI, 전력반도체 등)

• 정부 주도 미들텍 상생팹 참여

- 정부와 예타 프로세스 진행, 

기획보고서 준비중

2030년

8인치
파운드리 고도화

(1.8조원) Fabless 
사업 확대
(1.2조원)

12인치 진출
(0.5조원)

신수종
사업 발굴
(0.3조원)

매출 3.8조원

영업이익 1조원

4대 발전 방향 적극 추진 중



03 이행 평가 투자 _ 8인치 파운드리 고도화

최근 5년간(2021~2025) 총 1.3조원 투자 집행

신규 공정

노후 장비 교체

보완 투자

Capa Up

22%

23%

37%
18%

2021~2025

1.3조원



산업평균을 상회하는 ROE로
실적 양호

주가는 회복했으나, 반도체 산업 주가 급등
영향으로 산업평균 대비 하회

산업평균을 상회하는 ROIC로
자본 효율성 高

03 이행 평가 재무지표

주가순자산비율
(PBR, 주가/주당순자산)

자기자본이익률
(ROE, 당기순이익/자기자본)

투하자본이익률
(ROIC, 세후영업이익/순자산가치)

PBR 산업평균 하회, ROE·ROIC 기대 수준 충족

2.9 

1.0 
1.5 

0.7 
1.31.8 

0.9 
1.4 

1.0 
2.2

21Y 22Y 23Y 24Y 25Y

PBR(배) 산업평균(배)

29 

41 

16 

12 11 
17.3

22.2

10.8
8.3 9.1

21Y 22Y 23Y 24Y 25Y

ROE(%) 산업평균(%)

34 

43 

14 
13 

16 
31 

21 

3 
6 

12 

21Y 22Y 23Y 24Y 25Y

ROIC(%) 산업평균(%)

* 반도체 * 반도체* 글로벌 TOP10 파운드리



주당 배당금 추이 자사주 취득 추이 주주환원율 추이(단위 : 원) (단위 : 억원) (단위 : %)

03 이행 평가 주주환원

배당성향10%

2022
중장기(2023~2027) 
주주친화정책발표

주주환원율30% 

2023
배당절차개선위한정관정비

배당성향10%~20% 

자사주15%점진확대
* 자사주7.14% 보유(2024.12.31)

2024

배당 및 자사주 매입을 통한 주주환원율 30% 지속

2025

배당예측가능성향상
(배당액확정후배당기준일설정)

책임경영강화
* 양도제한조건부주식(RSU), 주식보상제도도입

450 

1,300 

580 

1,230 

810 

21Y 22Y 23Y 24Y 25Y

1,000 

200 
450 

21Y 22Y 23Y 24Y 25Y

6.2% 10.1%

47.0%

30.8% 31.4%

21Y 22Y 23Y 24Y 25Y

자사주소각
(단계별소각등

자사주활용계획발표)



03 이행 평가 자사주 활용

자사주의 전략적 활용을 통해 지속가능 경영 강화 및 주주가치 제고

소각

(1,486천주, 3.4%)

사내근로복지 종업원

기금 출연 보상

주주환원 실행 지속 가능 경영 실현

Fab2 South 확장 공사 및

차세대 전력반도체

양산 투자 재원 확보

EPS 개선 및

기업 가치 재평가

(’25년 894천주 실행,

’26년 592천주 계획)

EB발행

(2,220천주, 5.0%)

장기적 기업 성장 강화

직원 복지 향상 및

ESG 경영 실천

핵심인력 보상체계 강화

우수 인재 유지/확보

(444천주, 1.1%)



03 이행 평가 지배구조

• 이사회 산하 위원회 운영 (총 6개)

• 성별 다양성 확보 (2023.03)

• 대표이사/이사회 의장(사외이사) 분리 (2024.03)

• 사외이사 수 5명 → 6명 확대 (2025.03)

• 경제/리스크관리 분야 사외이사 신규 선임 (2026.03)

이사회구성다양화및독립성/전문성강화

기업 지배구조 보고서 핵심지표 준수율 87%, 건강한 지배구조 확립

• 주총분산 자율준수프로그램 참여

• 주주총회, 집중일을 피해 지속 개최 중 (2021년~)

• 주총현장 전자투표 도입 및 운영 (2023.03)

• 안건 내 소액주주연대 주주제안 적극 반영 및 심의

• 주주총회 4주 전 소집공고 시행

• 상법 개정사항 정관 반영 (집중투표제 배제 조항 삭제,
감사위원 선/해임 시 3% 제한, 전자주주총회, 이사충실의무 등) 

주주총회 운영 투명화및소액주주참여활성화

2021

73%
2023

80%
2025

87%



04

목표 설정



우리는 최고의 전문가가 되어, 혁신기술을 통해

특화 시스템반도체 분야에서 세계 최고의 기업을 만든다
“

”

글로벌 시스템반도체 강소기업
2030년 매출 3.8조원, 영업이익 1조원

04 목표 설정 비전



04 목표 설정 4대 발전방향

2.1조원 1.2조원 1.8조원
8인치 파운드리

고도화

고전압 BCD 및

차세대 전력반도체 SiC/GaN 집중 육성

3.1조원 - 0.5조원12인치 진출 정부 주도 12인치 미들텍 상생팹 설립

0.4조원 0.2조원 1.2조원Fabless 사업 확대 OLED 및 PMIC 전문기업으로 성장

0.3조원 - 0.3조원신수종 사업 발굴
반도체 공급망 수직 계열화, 

고부가 부동산 개발 사업 등

5.9조원 1.4조원 3.8조원

투자

2025~2030

AS-IS

2025

TO-BE

2030

매출

발전방향

4대 분야 5.9조원 투자



19%

14%

55%

12%

04 목표 설정

2025~2030년 총 2.1조원 투자

투자 _ 8인치 파운드리 고도화

보완 투자

Capa Up

노후 장비 교체

신규 공정

2025~2030

2.1조원



04 목표 설정 재무지표

PBR, 2024년 저점 이후 점진적 개선 → 2030년 2.25배 목표
ROE/ROIC, 8인치 파운드리 고도화 투자에 따른 감가상각비 영향으로 2030년 일시적 하향, 감가 종료 後↑

주가순자산비율

(PBR, 주가/주당순자산)

자기자본이익률

(ROE, 당기순이익/자기자본)

투하자본이익률

(ROIC, 세후영업이익/순자산가치)

2.3

30Y 30Y 30Y

29.0 

41.0 

16.0 

12.0 11.0 17.3

22.2

10.8
8.3 9.1

21Y 22Y 23Y 24Y 25Y

ROE(%) 산업평균(%)

2.9 

1.0 
1.5 

0.7 
1.3

1.8 
0.9 

1.4 

1.0 

2.2

21Y 22Y 23Y 24Y 25Y

PBR(배) 산업평균(배)

34.0 

43.0 

14.0 
13.0 

16.0 

31.0 

21.0 

3.0 
6.0 

12.0 

21Y 22Y 23Y 24Y 25Y

ROIC(%) 산업평균(%)

11.3

15.1

6.5

8.6

ROE/ROIC        : 감가 종료 後



04 목표 설정 주주환원

업계 최고 주주 중시 경영 실행

중장기(2023~2027)

주주환원율 30% 유지

과거5개년연평균25%

배당성향

최대20% 까지 확대
과거5개년연평균12%, 

주주환원율우선

기존보유

자사주, 단계별소각

2025년2%. 2026년1.4%

중장기(2026~2030)

평균목표TSR 25% ↑

2025년106%

과거5개년연평균24%,

총주주수익률(TSR) 극대화

$
$
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소통

기업가치 높이기 위한 소통 중심의 IR 활동 전개 및 다양한 회사자료 적시 제공

경영진중심소통

· IR/ESG 파트 신설 (2023.06) 

· 주주총회 : CEO 및 주요 경영진 소통

· 분기실적 : IR 임원 중심 정기 소통

기업가치제고계획및
ESG경영보고서제공

ESG

투자자커뮤니케이션강화

· 분기실적 설명회

· 해외 IR 활동 개시 (2024년 하반기)

· 정기/수시 투자자 소통 강화

(2025년 약 150회)

· ESG 경영보고서 및 기업가치제고

계획 이행 현황 연간 1회 제공

주요경영정보제공

투자자 소통 IR 활동 강화 투명하고 적시성 있는 정보 제공

· 잠정실적 공시, 영문 공시 제공

· 분기실적 및 주요 경영자료,

국·영문 동시 제공 (2026)



소통

ENVIRONMENT
친환경·안전경영

AS-IS
2026

TO-BE
2030

SOCIAL
사회적가치·상생경영

온실가스 저감설비 확대
(플라즈마 스크러버, 저전력 펌프 등)

친환경 제품 인증

자원 재활용(폐 Wafer 활용 등)

탄소중립 중장기 Masterplan 수립/이행

환경/안전/보건 관리 체계 고도화

이니셔티브 이행(CDP1) 등)

2025 윈윈 아너스2) 선정
(스타트업 팹리스 기술경쟁력 확보 지원)

가족친화기업 인증

사회공헌 활동 강화(인력양성, 성금 등)

협력사 기술/안전보건 지원
(기술개선 제안 프로그램, 보호구 지원 등)

인권/노동/윤리 관리 체계 고도화

공정거래/동반성장 이행 강화

공급망 상생협력(협력사 지원/평가 등)

GOVERNANCE
지배구조

내부거래위원회, 보상위원회,
사외이사후보추천위원회, 
지속가능경영위원회 운영

대표이사-이사회 의장 분리, 사외이사 의장

배당절차 개선(배당액 先확정)

집중투표제 채택

자사주/배당(주주환원율 30% 유지)

감사위원회 운영 강화

전자주주총회 개최

1) CDP(Carbon Disclosure Project, 탄소정보 공개 프로젝트) : 온실가스감축 목표 공개 등
2) 윈윈 아너스 : 중소벤처기업부에서 선정하는 대·중소기업간 동반성장 우수사례

비재무리스크 선제적 관리, 이해관계자 요구 적극 대응으로 지속가능경영 강화
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AI/데이터센터 및

자동차/산업

분야 중심

IT·가전·통신

분야 중심

2030

1.8조원

2025

1.2조원

24%

60%

고전압·고전력 전력반도체

차세대 전력반도체

고부가 특화 공정

HV BCD, SJ MOSFET, SJ-IGBT

SiC, GaN

Specialty CIS, Si Capacitor

고부가

가치화

+

미래

준비

매출

Appendix 4대 발전방향

“ 8인치 파운드리 고도화 ”

고전압BCD및차세대전력반도체확대,AI/데이터센터및자동차/산업등고부가특화공정중심



OLED

Mobile 고도화

OLED

IT 차별화

신사업

(PMIC 등)

High-End 스마트폰 제품 확대로 수익성↑

OLED/
신사업
80% 

LCD
20% 

60% 

40% 

“ Fabless 사업확대”

고부가OLED 중심성장, 신사업(PMIC등)진출및M&A 통한사업영역확대

2030

1.2조원

2025

0.2조원

매출

Appendix 4대 발전방향

차세대 디스플레이 QD (퀀텀닷) OLED (MNT/TV) 진입

중국向 고해상도 (WUXGA) 스마트폰 제품 양산

자동차/Gaming向 TED (TCON Embedded) 제품 양산

PMIC 응용분야 확대 (Display→Processor→Edge AI)

Mini LED TV/MNT向 Display PMIC 제품 개발

LCD

사업기반 강화 제품군 다변화 (TV→NBPC/MNT, 고주사율 제품 양산)

TV向 M/S 확대(국내/중국 2nd Vendor 지위 확보) 



DB하이텍

현금 출자 및 보조금 지원

정부

팹리스

파트너십
공동투자 3.1조원

제품군

BCD, MS, RF 등

Tech.

130~40nm

“ 12인치 진출 ”

현물 출자 현금 출자

2030 매출

0.5조원

* 日 Rapidus : 정부 주도로 민간기업 공동 참여(초기 지분율, 정부 99% : 기업 1%)
※ 정부, 향후 양산투자를 위한 보조금 및 정책 금융 제공

Appendix 4대 발전방향

정부주도미들텍상생팹J/V에 DB하이텍,팹리스가공동참여



반도체 공급망 수직 계열화 친환경·ESG

설계·
장비·재료

파운드리

패키지·모듈

CVC

100% 자회사
(2023.11월)

※ 외부 투자

(민간·정책 자금 등)

“ 신수종사업 ”

CVC 자회사를중심으로한신수종사업발굴

자원순환

고부가
부동산 개발

신재생
에너지

2030 매출

0.3조원

Appendix 4대 발전방향

CVC 펀드 출자
(2025.8월)



감사합니다


